


委託拜訪廠商及辦理半導體低碳轉型研討會
一、採購規格
（一）目的
本委託案旨在透過實地拜訪半導體產業廠商，深入瞭解業者於低碳轉型過程中所面臨之製程挑戰、節能需求、技術瓶頸與資源缺口，蒐集第一線產業意見，作為後續政策研擬、技術輔導與產業推動策略規劃之參考依據。
同時，透過辦理一場次半天研討會，邀集產業界、學研單位、技術服務團隊及相關利害關係人共同參與，針對半導體低碳製造、節能製程、碳管理需求與產業實務案例進行交流。藉由研討會平台，促進產業意見彙整、技術經驗分享與跨領域合作鏈結，強化業界對低碳轉型議題之認知與參與動能。
本案執行後，將有助於建立半導體低碳轉型所需之產業溝通、需求盤點與資源媒合機制，作為後續政策落實、技術輔導推動與產業淨零轉型布局之基礎。
（二）工作內容
1. 廠商實地拜訪與訪談
a. 訪談對象規劃：
擬定訪談對象範疇，並選定具代表性之一家半導體產業廠商進行實地拜訪，訪談對象可包含晶圓代工、半導體製造、設備、材料或相關供應鏈業者，惟應以具低碳轉型需求或製程節能議題關聯性之廠商為優先。
b. 訪談大綱設計：
規劃訪談議題與問題大綱，內容應聚焦於低碳轉型挑戰、製程節能需求、能源使用管理、碳排盤查壓力、技術導入瓶頸、資源缺口及政策支援需求等面向。
c. 實地拜訪與深度訪談：
執行廠商實地拜訪，透過面對面訪談蒐集業者對低碳轉型、節能製程、設備改善、管理制度與外部協助需求之具體意見。
d. 訪談結果彙整與分析：
彙整訪談內容，分析業者反映之共通問題、技術需求、推動障礙與後續可協助方向，並產出訪廠會議紀錄或訪談報告，作為本案成果文件之一。
2. 研討會規劃與執行
a. 研討會主題與議程規劃：
研擬研討會主題、議程架構、講題方向與活動流程，內容應聚焦半導體低碳製造、節能製程、碳管理實務、產業轉型挑戰及技術對策等議題。
b. 講師與參與對象邀請：
邀請相關機關、產業代表、學研單位、技術服務團隊及半導體供應鏈業者參與，並協助講師邀約、講題確認、簡報資料蒐集與現場接待作業。
c. 研討會辦理：
辦理一場次半天實體研討會，活動內容應包含專題演講、案例分享或交流討論等形式，以促進產業界對低碳轉型議題之理解與互動。
d. 活動宣傳與報名管理：
協助研討會宣傳推廣、報名系統建置、報名名單管理、行前通知、現場報到與與會資料整理等作業，並確保實體與會人數達30人以上。
e. 現場執行與行政支援：
負責會場安排、設備確認、議程控管、報到接待、講師服務、現場攝影、突發狀況處理與活動結束後場地復原等作業。
3. 成果彙整與結案文件
a. 訪廠成果彙整：
完成廠商拜訪與訪談內容整理，產出訪廠會議紀錄或訪談報告，內容應包含拜訪對象、訪談議題、業者需求、低碳轉型挑戰、技術缺口與後續建議。
b. 研討會成果彙整：
完成研討會成果資料整理，包含研討會議程、講師資訊、簽到表、講師簡報文件、現場照片、活動執行情形及與會成果說明。
c. 結案報告製作：
彙整訪廠成果與研討會成果，完成本委託案結案資料，作為驗收依據。

[bookmark: _Hlk223686108]（三）書審項目
本案規範書加入書審項目如下表，由廠商提供企畫書供本案相關委員書審，以利選出更符合本案之廠商。

	項目
	主軸
	內容
	比重
	評分

	1
	服務內容規劃之合理性與可行性
	1.對服務事項之瞭解程度、專業性、可行性及合理性(20%)
2.工作計畫及進度流程控管(15%）
	45
	

	2
	專案計畫執行能力
	執行團隊成員之專長、經驗與人力配置
	35
	

	3
	過往實績
	過去執行專案計畫實績
(如是否具執行同性質專案或政府計畫經驗)
	20
	



二、驗收規範及付款方式
（一）驗收規範
受託單位應於約定期限前完成下列事項，並提交相關成果文件：
1. 廠商拜訪成果：
完成拜訪一家半導體產業晶圓代工廠商，並提交一份訪廠會議紀錄或訪談報告。內容應包含拜訪時間、拜訪對象、訪談重點、低碳轉型需求、技術或資源缺口分析及後續建議。
2. 研討會辦理成果：
完成辦理一場次半天實體研討會，實體與會人數須達30人以上，並提交研討會簽到表、講師簡報文件、現場照片及研討會結案報告。
3. 結案驗收文件：
完成交付訪廠會議報告及研討會結案報告等兩項成果文件，經委託單位確認符合本案工作內容與驗收規範後，辦理結案驗收作業。
（二）付款方式
1. 本案付款方式共分一期辦理，付款比例為100%。
2. 受託單位應於2026年10月30日前完成以下工作並交付成果文件：
· 完成拜訪一家半導體產業廠商，並提交訪廠會議紀錄或訪談報告
· 完成辦理一場次半天實體研討會，且實體與會人數達30人以上
· 提交研討會簽到表、講師簡報文件、現場照片與研討會結案報告
3. 委託單位確認上述成果文件符合驗收規範後，辦理本案100%款項支付。



